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Prvnim typem je pfedehfev, ktery vyda-
va salavé teplo. Teplo je vyzafovano
v oblasti infracerveného spektra. Zafeni
ohriva predmét (DPS) zevnitf. Tento typ
je idedlni na komplikované DPS s vyso-
kou integraci. Je tfeba si uvédomit, Ze
je prohfivana vétsi plocha DPS, a s tim-
to faktem je nutné kalkulovat v pfipadé,
Ze by DPS obsahovala plastové dily. Na
druhou stranu prohrati vétsi plochy eli-
minuje pfipadné dilatacni zmény. Prede-
hevy s infratervenym zafenim se dopo-
rucuji pro malé desky (~ 80 x 110 mm?),
jako napriklad v mobilnich telefonech,
v senzorech nebo pro 1ékarské aplikace.
Je pozadovéna rychla reakce a presnd re-
gulace topného télesa. Proto pro kazdou

teploty DPS. Nastaveni mize byt uloZe-
no v az 50 kombinacich. VSechny kom-
binace spousti spodni ohfev bez nutnosti
neustdlého pfipojovani termoclankd na
DPS. Inovativni systém fizeni tepla zaru-
Cuje maximdlni opakovatelnost procesu.

HOTBEAM 05 s vykonem 600 az
2000 W je urCeny pro rozmér desky

kach plosnych spojt, kde je nutnosti
homogenni rozloZenf teploty a plynulad
cirkulace teplého vzduchu.

Obr. 1 IR spodni
predehiev HOTBEAM 04

Obr. 2 IR spodni
predehiev HOTBEAM 05

Obr. 3 Hybridni
spodni predehiev HOTBEAM 08

aplikaci je k dispozici spravna technolo-
gie spodniho topného télesa.

Pro malé IR systémy je ptikladem typ
HOTBEAM 04, kompaktni a rovinné
navrzeny spodni ohfev. Napdjené infra-
Cervenou technologii zajist'uje univer-
zalni 105 x 130 mm? topny prostor. Ten
je chranén robustnim sklenénym krytem,
proto se snadno Cisti. VyuZiti nalezne
v fad¢ elektronickych a primyslovych
aplikaci pro rozmér desky 130 x 150 mm
s vykonem 50-500 W. Pomoci intuitiv-
niho menu na velkém digitdlnim displeji
1ze vSechny provozni reZimy (s konstant-
nim vykonem, konstantni teplotou a pro-
filem) snadno ovladat. Funkce softwaru
Auto-Profiler ur€uje automaticky nasta-
veni zafizeni pro dosaZzeni pozZadované

Obr. 4 Hybridni
spodni predehiev HOTBEAM 09

260 x 200 mm. Tento pfistroj je vhodny

pro rucni pdjeci tkoly pro stfedni a vel-

ké DPS. Velky displej zobrazuje nabidku,
kterd mize byt intuitivné nakonfiguro-
vana a nabizi snadnou navigaci. Pfistroj
midze byt pouZivan ve tfech rGznych
rezimech provozu: konstantni energie,
konstantni teplota a profil. Inovativni
management ohfevu poskytuje opakova-
telnost nejvyssi teploty a maximaln{ sta-
bilitu.

Dalsimi predstaviteli jsou hybridni
spodni predehievy:

— HOTBEAM 08 s nastavitelnou veli-
kosti ohfevu DPS az 305 x 305 mm
a vykonem 600-3000 W. Tento sys-
tém je vhodny zejména pro predehfi-
vaci prace na stfednich a velkych des-

Obr.5 Hybridni
spodni piredehiev HOTBEAM 10

— HOTBEAM 09 s nastavitelnou velikos-
ti ohfevu DPS az 450 x 420 mm a vy-
konem 1200-5000 W. Tento systém je
vhodny zejména pro predehfivaci prace
na velkych deskach plos$nych spoji.

— HOTBEAM 10 - Velkoplosny hybrid-
ni spodni pfedehiev s nastavitelnou ve-
likosti ohfevu DPS az 500 x 670 mm
a vykonem 2400-10000 W. Urceny
pro velmi velké a tézké DPS. Diky hyb-
ridni technologii umoziuje také velmi
jemny ohfev tenkych a mékkych DPS.

horkym vzduchem

Horky vzduch ptisobi na malé ohrani-
¢ené misto. Tento pfedehiev je idedlni



Obr. 6 HorkovzduSny
spodni predehiev HAKKO FR-830

pro rychlé lokdlni opravy. Ohfivani
DPS a dild probiha systémem zvenku
na rozdil od pfedehfevu s infracerve-
nym zafenim. Zde je tieba dbat zvysené
pozornosti na zmény dilatace. Lokal-

Obr. 7 Dridk
DPS C1450 nad FR-830

né zahfaté misto mize zpisobit pnuti
(u infrapfedehfevu se zahtiva velka plo-
cha a zareni ohfivda DPS zevnitf). Na
druhou stranu pokud DPS obsahuje dily
citlivé na teplo (napf. plastové dily), je

Obr. 8 Sestava prizmyslového stolu
s vestavenym spodnim predehievem HOTBEAM 04
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tento predehfev naprosto idedlni — za-
hiiva se pouze ta ¢ast DPS, kterou po-
tfebujeme.

ESD spodni predehfev Hakko FR-830.
Jedna se o pomocny zdroj horkého vzdu-
chu uréeny na predehfati DPS. Vynika
kompaktni konstrukci bezpe¢nou viaci
elektrostatickému naboji. Dalsi vlastnos-
ti je rychly ohfev v rozsahu teplot 120 az
250 °C, pricemZ ma vynikajici tepelnou
stabilitu.

Doplikem pro préci s predehfevy jsou
drzéky desek plosnych spoju, které jsou
urceny pro snadnéj$i manipulaci. Drza-
ky lze snadno a rychle modifikovat na
rozmér osazovanych desek. Pfikladem je
drzak desek plos$nych spoji C1450.

snnllnicn niedeh‘fGVﬁ

Jedine¢nym feSenim umisténi spodnich
ohfevil v pracovnim prostoru je zabu-
dovani pfimo do stolové desky tak, aby
byla pracovni vySka stejnd jako okolni
plocha. Takto ergonomicky zvladnu-
té pracovisté napomize efektivni pra-
ci operatora, podstatnym zpisobem se
snizi unava diky uvolnénému drZeni
téla a pozici pazi. Je idedlni zejména
pfi opakovanych procesech, pro péjeni
drobnych soucdstek i komponent s vel-
kymi kontaktnimi plochami. Samoziej-
mé také odpadd samostatné skladovani
samotného zafizeni.
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